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213983-2026 - AlaywVvIONOG

Feppavia — Aidgopa pnxaviuarta £181kAG Xxprong — 3D Additive PCB Manufacturing

OJ S 61/2026 27/03/2026

MpokiRpuén ocuufacng | cUpBACNG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINUEVO KABEOTWGS - TvwoToTroinon
aAAaywv

Ayafa

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaoia: Technische Universitat Minchen
Email: pengcheng.xu@tum.de
NouIkA pop@r) ayopaaTr): Opyaviopog dnuoaciou dikaiou TTou TEAE UTTO ToV EAgyXO
TIEPIPEPEIOKNG APXNG
ApaoTtnpidtnTa TNG avabétouoag apxng: Exkraideuon

2. Aladikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: 3D Additive PCB Manufacturing
Mepiypan: Gegenstand der Beschaffung ist die Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und
Einweisung fur ein additives Leiterplattenfertigungssystem (Additive PCB Manufacturing) fur
Forschungs- und Entwicklungszwecke an der Technischen Universitat Minchen (TUM). Das
System soll die additive Herstellung von Leiterplatten bzw. Leiterbahnstrukturen ermdglichen
und fur den Einsatz in einer wissenschaftlichen Umgebung geeignet sein. Zum
Leistungsumfang gehdren neben der Lieferung der betriebsbereiten Anlage auch die
erforderliche Dokumentation, die Einweisung des Bedienpersonals sowie gegebenenfalls
begleitende Service- und Gewahrleistungsleistungen gemal den Vergabeunterlagen.
AvayvwpioTiké dladikaciag: f4efd26a-706f-4ed4-8706-188bcbec923c
EowTtepikd avayvwploTiko: 010/2026
Eidog diadikaciag: Me diatrpayudTeuon Pe Tponyoupevn dnuoaicuon TTPOKRPUENS
dlaywviouou/avtaywvioTIKA diadikaoia pe dlaTTpayudTeucn
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtrpag NG aupBaong: Ayabd
Kupia tagivopnon (cpv): 42990000 Aidgpopa pnxaviuara €I8IKAG Xprnong
MpdoBeTn Tagivounon (cpv): 31712300 Tuttwuéva KuKAwaTa, 31712320 Mn kateiAnuuévol
TTIVAKES TUTTWHEVWY KUKAwPAGTWwY, 51540000 YTTnpeoieg eykaTaoTaong pnXavnuaTtwy Kai
€€OTTAIOMOU €I0IKNAG XProng

2.1.2. Tomog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Hans-Piloty-Str. 1
M6An: Garching bei Minchen
TaxudpouIKOG KwIKAG: 85748
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Minchen, Landkreis (DE21H)
Xwpa: Mepuavia
MpbdoBeTeg TANpoYopics: ZEITlab
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21.3. Atia
Ekmipwpevn agia xwpig ®rA: 471 428,00 EUR

2.1.4. Tevikég TAnpoopicg
MpbdoBeTeg TANpoYopics: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YKOMEGP#
Nouikn Bdon:
Odnyia 2014/24/EE
vgyV -

2.1.6. Ad6yol amrokAgiopoU
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago ouuBaong

5. NapTida

5.1. NapTida: LOT-0001
Tithog: 3D Additive PCB Manufacturing
Mepiypan): Gegenstand der Beschaffung ist die Lieferung eines additiven
Leiterplattenfertigungssystems (Additive PCB Manufacturing) fir den Einsatz an der
Technischen Universitat Manchen (TUM) einschlie3lich aller fir den bestimmungsgemalen
Betrieb erforderlichen Komponenten. Die zu beschaffende Anlage soll fur Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten im Bereich der Herstellung von Leiterplatten und elektronischen
Strukturen eingesetzt werden und die additive Fertigung entsprechender Strukturen in
reproduzierbarer Qualitat ermoglichen. Zum Leistungsumfang gehdoren insbesondere die
Lieferung der betriebsbereiten Anlage, der Transport zum Aufstellort, die Installation,
Inbetriebnahme, Funktionspriifung sowie die Ubergabe der fiir Betrieb und Wartung
erforderlichen technischen Dokumentation. Soweit flr den Betrieb der Anlage Software,
Steuerungseinheiten, Zubehdr, Sicherheitskomponenten oder weitere Nebenleistungen
erforderlich sind, sind diese ebenfalls vom Leistungsumfang umfasst. Ferner umfasst die
Beschaffung die Einweisung bzw. Schulung des vom Auftraggeber benannten Personals in
Bedienung, sicherem Betrieb und grundlegender Wartung der Anlage. Die Anlage muss flr
den Einsatz in einer wissenschaftlichen Umgebung geeignet sein und die in der
Leistungsbeschreibung festgelegten technischen, funktionalen und qualitativen Anforderungen
erfullen. Einzelheiten zu Art und Umfang der Leistung sowie zu den verbindlichen
Anforderungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung und den Ubrigen
Vergabeunterlagen.
EowTtepikd avayvwpioTiké: 010/2026

5.1.1. ZKomog
Xapaktipag TG oupPBaong: Ayabda
Kupia tagivounon (cpv): 42990000 Aidgpopa pnxaviuara €18IKAG Xprnong
Mp6éobetn Tagivounon (cpv): 31712300 Tuttwpéva KukAwpata, 31712320 Mn katelAnpuévol
TTVAKES TUTTWHEVWY KUKAwPAaTwyY, 51540000 YTTnpeoieg eykataoTaong unXavnuaTtwy Kai
e€orAIopoU €18IKAG XProng

5.1.2. Toémog ekTéAeong
Taxudpouikr) dieuBuvon: Hans-Piloty-Str. 1
MéAN: Garching bei Miinchen
TaxudpouIKOG KwIKAG: 85748
YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Minchen, Landkreis (DE21H)
Xwpa: Mepuavia
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MpbdoBeTeg TTANpoYopics: ZEITlab

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKEIa
Aidpkeia: 6 MAveg

5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
Kat’ a1troKAEIOTIKOTNTO CUHUHETOXN:
Aev TTAPOXWEEITAI CUPPETOXN.
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev XpnuatodoTeital atrd Ta Tapeia Tng EE
H dnudoia oupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUPPWVIa yia TIG dnuooieg oupBaocclg (ZAX): oxI
H ev Adyw ouppaon givail etTiong KatadAANAn yia TG HIKPES Kal peoaieg emixeiproeic (MME): oxi

5.1.7. Zrpatnyikég dSnuooieg cUpBAOEIG
2TOX0G TV OTPATNYIKWY dNPooiwv cupBacewv: Kaivotopog ayopd
Mepiypaen): Die Beschaffung betrifft ein innovatives 3D-System zum Additive PCB
Manufacturing fr Forschungs- und Entwicklungszwecke an der Technischen Universitat
Munchen. Das System ermoglicht die Herstellung mehrlagiger Leiterplatten in einem
Fertigungsschritt. Dabei kbnnen sowohl das Substrat als auch Leiterbahnen und passive
Bauelemente wie Spulen, Kondensatoren und Widerstande im Herstellungsprozess integriert
werden. DarUber hinaus erlaubt das Verfahren die direkte Kontaktierung von Mikrochips durch
das Aufdrucken leitfahiger Strukturen auf die Chip-Pads, wodurch auch sehr kleine integrierte
Schaltungen ohne Bondprozess eingebunden werden kdnnen. Dies erdffnet neuartige
Moglichkeiten fur die Entwicklung miniaturisierter elektronischer Sensor- und Systemlésungen.
Ferner kdnnen Hochfrequenzstrukturen wie Antennen oder Wellenleiter fr die
Datenubertragung hergestellt werden. Die Anlage ist damit einer innovativen Beschaffung
zuzuordnen, da sie gegenuber konventionellen Verfahren erweiterte technologische
Méoglichkeiten in der additiven Herstellung elektronischer Systeme bietet.
Anpooieg oupPaoccig kaivoTopiag: Ta £pya, Ta ayabd ) ol UTTNPECIEG TTOU ATTOTEAOUV
QVTIKEIUEVO TNG OUPPBACNG a®opoUVv dpacTNPIOTNTEG £PEUVAG Kal AVATITUENG.

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv Kpitnpiwv emmAoyng: MpokRpugn
Kpitpio: Ava@opég o€ KaBopiouéveg TTapaddoelg
Mepiypan Tou kpitnpiou etmAoyng: Zum Nachweis der technischen und beruflichen
Leistungsfahigkeit sind mindestens zwei geeignete Referenzen Uber vergleichbare
Lieferleistungen aus den letzten drei Jahren einzureichen. Die Referenzen missen die
Lieferung von additiven Fertigungssystemen, Leiterplattenfertigungssystemen oder
vergleichbaren hochspezialisierten Anlagen fur Forschungs-, Entwicklungs- oder
Industrieanwendungen betreffen. Fir jede Referenz sind mindestens der Auftraggeber, der
Liefergegenstand, der Leistungszeitraum sowie der Auftragswert oder -umfang anzugeben.
NMAnpo@opieg oXeTIKA peE TO SeUTEPO OTADIO o€ Siadikaoia dUo oTadiwv:
EAGx10T0G apIBuoG utTown@iwy TTou Ba KANBoUV va CUPPETAOXOUV OTO BEUTEPO OTADIO TNG
diadikaoiag: 3

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cupupdocwyv
MAWOOEC OTIG OTTOIEG €ival €TIONUWG dlabEaipa Ta £yypaga tng dnudaoiag oupBacong: yepuavikd
MpoBeoyia aItuaTog yia Tapoxr TPooBeTwy TTAnpoopiwv: 15/04/2026 23:59:59 (UTC+02:
00) Qpa AvatoAikng Eupwtrng, Bepivry wpa KevtpikAc Eupwting
AielBuvon Twv eyypaewy TnG dnudaciag cuuBaong: https://www.dtvp.de/Satellite/notice
/CXP4YKOMEG6P/documents
Ad hoc diaulog emmikoIvwviag:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YKOMEGP
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5.1.12. Opoil dnuociwv cuppdoewyv
‘Opoi1 utroBoANRG:
HAeKTpOVIKT) UTTOBOAN: YTTOXPEWTIKN
AieuBuvon yia uttoBoAn: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YKOMEGP
"AWOOEC OTIG OTTOIEC PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
YEPHAVIKA, ayyAIK&
HAeKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv €TITRETTETAI
MapaAAayég: Aev emTpETTETAI
O1 Tpoo@épovTeG UTTOPOUV va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [Hia TTPOCQYOPEG: AEV ETTITPETTETAI
MpoBeoyia TTapaAafng Twv aimjocwy cuppetoxng: 30/04/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Qpa
AvatoAikn¢ EupwTng, Bepiviy wpa Kevtpikrig Eupwtng
NMAnpo@opieg TTou uIToPouUV va cUuUTTANPWOOUV HeTd TN AREN TG TTpoBeouiag uTTOBOANRG

Katd Tn SIaKPITIKA EUXEPEIQ TOU ayopaaoTr], OAQ Ta £yypa@a OXETIKA UE TOV TTPOCPEPOVTA TTOU
AgiTTouv pTTOopOUYV va uttoBANBoUV apyodTepQ.

MpbdoBeTeg TANpoopics: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder
fehlerhafte Erklarungen, Unterlagen und Nachweise nach MalRgabe des § 56 VgV
nachzufordern. Nicht nachgefordert werden Unterlagen, deren Nachreichung zu einer
inhaltlichen Anderung des Angebots fiihren wiirde, insbesondere Preisangaben sowie
leistungsbezogene Unterlagen, die fur die Wertung der Angebote anhand der
Zuschlagskriterien maf3geblich sind.

‘Opol Tng ouppaong:

H oUuBaon mpétmel va ekTeAEiTal aTO TTAQICIO TTPOYPAUUATWY TTPOCTATEUOPEVNG ATTAOXOANONG:
Oxi

HAekTpOVIKN TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKN

Oa xpnoipoTtroindei NAEKTPOVIKA TTapayyeAia: Oxi

©a xpnoihoTToIiNBEei NAEKTPOVIKA TTANPWUNA: Vai

XpnuaToolkovopikég puBuioeig: Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie gegebenenfalls erganzenden Eigenmitteln des
Freistaats Bayern bzw. des Auftraggebers. Zahlungen erfolgen nach Maligabe der
Vertragsbedingungen.

5.1.15. Texvikég
Zupg@wvia-trAaiolo:
Kauia cupgwyvia-trAaiolo
MAnpo@opieg OXETIKA PE TO SUVAMIKO CUOTNHA AYOPWV:
Kavéva duvapiko oUuoTnUa ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANPOPoOpieg, dilapecoAdBnon Kal TTPooPuUYNR
Opyaviopog TTpoo@uyns: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Sudbayern
MAnpo@opieg oxeTIKA e TIG TTpoBeoieg emaveééTaong: Ein Nachprifungsantrag ist unzulassig,
soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat; Verstof3e gegen Vergabevorschriften,
die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gerugt werden;
VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gerugt werden.
Der Nachprufungsantrag ist ferner unzulassig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang
der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
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Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN dladikaoia dnuoaciwv
oupBacewyv: Technische Universitat Miinchen
Opyaviopog Trapahafric aimjoewy ocuppetoxng: Technische Universitat Minchen

8. Opyaviouoi

8.1.

8.1.

8.1.

213983-2026

ORG-0001

Etrionun ovouaaoia: Technische Universitat Minchen

ApiBudg karaxwpliong: 09-1512011-61

Tayudpouikn dieuBuvon: Theresienstralle 90

MéAN: Mldnchen

TaxudpouIkog Kwdikag: 80333

Ymrodiaipeon xwpag (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Xwpa: Meppavia

MpdowTro emkoivwviag: Lehrstuhl fir Schaltungsentwurf

Email: pengcheng.xu@tum.de

TnAépwvo: +49 89 289 22908

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.ee.cit.tum.de/lse/

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

AyopaoTAg

Opyaviopog TTapoxns TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikagia dnuoaciwv
ouuBdoswy

Opyaviopog TTapaAaBig AITACEWY CUPPETOXNS

ORG-0002

Emionun ovopaaoia: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Stdbayern
ApiBudg karaxwpiong: 09-0318006-60

M6An: Minchen

TaxudpouIkog Kwdikag: 80534

Ymodiaipeon xwpag (NUTS): Minchen, Kreisfreie Stadt (DE212)

Xwpa: Mepuavia

Email: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

TnAépwvo: +49 892176-2411

dag: +49 892176-2847

HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber uns
/zentralezustaendigkeiten/vergabekammer-suedbayern/

P6Ao1 autoU Tou opyaviouou:

Opyaviouog TTpoouUyng

ORG-0003

Emionun ovopaaia: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)

ApiBudg karaxwpliong: 0204:994-DOEVD-83

M6An: Bonn

TaxudpouIkog Kwdikag: 53119

YTmrodiaipean xwpag (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Xwpa: Mepuavia

Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

TnAépwvo: +49228996100

Po6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
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TED eSender

10. ANayn
H ékdoon Tng TTponyoUuEVNG TTPOKNPUENG TTPETTEI VA TPOTTOTTOINOET

a70fa915-2415-47db-820c-356bdcd179ac-01
KUpiog Adyog TnG aAAayng

Ai16pBwaon AaBwv ayopaoTh

10.1. AAAayn
AvayvwpioTiké Tpipatog: PROCEDURE
Mepiypaer Twv aAaywv: 1. Im Titel der veroffentlichten Bekanntmachung wurde
versehentlich die Abkirzung "PCM" verwendet. Korrekt ist "PCB". Die korrekte Bezeichnung
lautet somit "3D Additive PCB Manufacturing". 2. In den Ziffern 2.1.2 und 5.1.2 wurde
versehentlich die NUTS-Kennung DE212 angegeben. Die korrekte NUTS-Kennung des
Erfullungsorts lautet DE21H.

MAnpogopicg TTpoknpuing

AvayvwpIoTIKO/EkDOON TTPOKNPUENG: 541546eb-0335-40fc-9al0c-0a1d347e15bf - 01
Eidog evtutrou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: MNMpoknpugn cuppBaong i cuuaong TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO
KaBeoTWGS

YTro€idog TrpokApuéng: 16

Huepopnvia atrooToArg TnG Tpoknpuéng: 26/03/2026 10:22:24 (UTC+01:00) Qpa KevTpikAg
EupwTtrng, Bepivr) wpa AuTiking Eupwtrng

FAWOOEC OTIG OTTOiES DIATIOETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA

ApiBudg dnpoaoicuong Tng TTpokripugns: 213983-2026

ApiBudg Teuxoug EE S: 61/2026

Huepopnvia dnuooisuong: 27/03/2026
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